
 
 
Temario detallado del curso de formación y 
certificación IPC-7711/21C CIS 
 
Módulo 1 
Capítulo 1 de la norma IPC-7711/21C y procedimientos comunes 
Presentación del instructor y de los alumnos 
Alcance y propósito: Presentación del curso 
Políticas y procedimientos de IPC 
Explicación de las tres clases de inspección 
Clase 1: Productos electrónicos en general 
Clase 2: Productos electrónicos de servicio dedicado 
Clase 3: Productos electrónicos de alto rendimiento 
Términos y definiciones según IPC-T-50 
Niveles de habilidad y conformidad 
Consideraciones ESD/EOS 
Equipos y herramientas 
Procedimiento de mantenimiento de puntas del soldador 
Examen con libro abierto, 20 preguntas 
Módulo aprobado con 70% de respuestas correctas. 
 
Módulo 2 
Procedimientos del IPC-7721C Empalmes 
Empalmes según IPC-7721C procedimientos 8.1 utilizando los métodos 8.1.1 
hasta 8.1.4: 
Empalmes de malla, empalmes solapados, empalmes de gancho y empalmes 
enrollados 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Módulo 3 
Procedimientos comunes Conformal Coating 
Identificación del conformal coating según IPC-7711/21C procedimiento 2.3.1: 
Métodos para la identificación de los diferentes tipos de conformal coating. 
Eliminación de conformal coating según IPC-7711/21C procedimientos 2.3.2 
hasta 2.3.6: 
Métodos de disolvente, de pelado, térmico, abrasivo, chorro de arena. 
Aplicación de conformal coating según IPC-7711/21C procedimientos 2.4.1 y 
2.4.2: 
Métodos para aplicación de máscara de soldadura, conformal coating y 
encapsulado. 
Horneado y precalentado según IPC-7711/21C procedimiento 2.5: 
Métodos para el precalentamiento y horneado de ensambles electrónicos para 
procesos posteriores. 
Examen práctico 



Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Módulo 4 
Procedimientos del IPC-7711C Through-hole 
Desoldadura de componentes through-hole según IPC-7711C procedimientos 
3.1.1 hasta 3.1.5: 
Métodos de vacío continuo, métodos de enderecer componentes doblados y 
desoldadura con malla 
Instalación y soldadura de componentes through-hole según procedimiento 
1.8.14.2.3 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Módulo 5 
Procedimientos del IPC-7711C SMD componentes Chip 
Desoldadura de componentes Chip según IPC-7711C procedimientos 3.3.1 
hasta 3.3.3: 
Métodos de punta bifurcada, herramienta de pinza y aire caliente 
Limpieza de las pistas según IPC-7711C procedimientos 4.1.1 y 4.1.3: 
Método individual y con malla 
Instalación de componentes Chip según IPC-7711C procedimientos 5.3.1 y 
5.3.2: 
Método con pasta de soldadura y aire caliente, método punto a punto con 
soldador 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Módulo 6 
Procedimientos del IPC-7711C SMD componentes Gull Wing 
Desoldadura de componentes Gull Wing del tipo SOT según IPC-7711C 
procedimientos 3.5.1 hasta 3.5.3: 
Métodos de punta bifurcada, herramienta de pinza y aire caliente 
Desoldadura de componentes Gull Wing de dos lados según IPC-7711C 
procedimientos 3.6.2 y 3.6.6: 
Métodos de punta bifurcada, herramienta de pinza. Ambos con envuelto de 
alambre de estaño. 
Desoldadura de componentes Gull Wing de cuatro lados según IPC-7711C 
procedimientos 3.7.1, 3.7.1.1 y 3.7.7: 
Método de copa de vacío, método de tensión de superficie. Ambos con puentes 
de estaño. Método de aire caliente. 
Limpieza de pistas según IPC-7711C procedimientos 4.1.1 hasta 4.1.3 y 4.4.1: 
Método individual, continuo y con malla. Método con punta de cuchilla y malla. 
Nivelado de las pistas según IPC-7711C procedimientos 4.2.1: 
Método con punta de cuchilla. 
Estañado de las pistas según IPC-7711C procedimientos 4.3.1: 
Método con punta de cuchilla. 



Instalación de componentes Chip según IPC-7711C procedimientos 5.5.1, 5.5.3 
y 5.5.4: 
Método con pasta de soldadura y aire caliente, método punto a punto con 
soldador y método de múltiples patillas. 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Módulo 7 
Procedimientos del IPC-7711C SMD componentes J-lead 
Desoldadura de componentes J-lead según IPC-7711C procedimientos 3.8.1.1, 
3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 y 3.8.5: 
Métodos de punta bifurcada, herramienta de pinza, tensión de superficie, 
aplicación de flux y aire caliente 
Limpieza de las pistas según IPC-7711C procedimientos 4.1.1 hasta 4.1.3: 
Método individual, continuo y con malla. 
Instalación de componentes J-lead según IPC-7711C procedimientos 5.6.1 
hasta 5.6.3: 
Método con pasta de soldadura y aire caliente, método punto a punto con 
soldador y método de múltiples patillas. 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 

Módulo 8: (opcional) 
Procedimientos del IPC-7711C BGAs 
No es parte de la certificación IPC-7711/21 CIS 

 

Módulo 9: 
Procedimientos del IPC-7721C Reparación de laminado 
Reparación de orificios through-hole según IPC-7721C procedimientos 3.3.1 y 
3.3.2: 
Métodos de reparación de orificios con epoxy y con transplante. 
Reparación del laminado de material base según IPC-7721C procedimiento 
3.5.1: 
Método de reparación del laminado con epoxy. 
Manejo de epoxies según procedimiento común 2.6. 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 

Módulo 10 
Procedimientos del IPC-7721C Reparación de pistas 
Reparación de pistas según IPC-7721C procedimientos 4.2.1 y 4.2.2: 
Método con lámina de cobre con película adhesiva y con epoxy. 
Reparación de pads SMD según IPC-7721C procedimiento 4.7.1:  
Método de lámina de cobre con epoxy. 
Reparación de orificio through-hole según IPC-7721C procedimiento 5.1: 
Método sin conexión a capa interna 
Instalación de cables puente según IPC-7721C procedimiento 6.1: 



Métodos de instalación de cables puente a componentes SMD. 
Manejo de epoxies según procedimiento común 2.6. 
Examen práctico 
Módulo aprobado con 70% de las ejecuciones prácticas conformes a IPC-
7711/21C. 
 
Objetivo del curso: 
Los participantes deben llegar a conocer y entender el contenido de la norma 
IPC-7711/21C y practicar los procedimientos descrito en la norma durante los 
talleres prácticos del curso. Los alumnos van a demostrar estos conocimientos 
a través de un examen a libro abierto. Además demostrarán una destreza 
aceptable en un examen práctico de soldadura.  
 
 
 
 


